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Chlazeni hardwaru: Aktivni vs. Pasivni

Elektricka energie spotfebovana hardwarem se témér ze 100 % preménuje na teplo. Pokud toto teplo
neni efektivné odvedeno, dochazi k tzv. Thermal Throttlingu (snizovani vykonu) nebo trvalému
poskozeni soucastek. Chlazeni délime podle toho, zda ke své Cinnosti vyzaduje mechanickou energii a
dalSi elektricky pfikon.

1. Pasivni chlazeni (Passive Cooling)

Pasivni chlazeni spoléha vyhradné na prirozené fyzikalni procesy: vedeni tepla (kondukci), proudéni
(konvekci) a vyzarovani (radiaci).

e Princip: Teplo z Cipu pfechazi do kovového bloku s velkym povrchem (pasivni chladic /
heatsink), odkud se samovolné Sifi do okolniho vzduchu.
e Materialy: Nejcastéji hlinik (levny, lehky) nebo méd' (lepsi tepelna vodivost, ale drazsi a tézsi).

Vyhody a nevyhody

Vyhody Nevyhody

Nulova hluénost: Z4dné pohyblivé &asti. Omezeny vykon: Nezvladne uchladit zravé
procesory.

Nulova spotfeba: Nepotiebuje elektfinu. 3:‘5’:3:2'“ na okoli: Vyzaduje dobry prutok vzduchu

Vysoka spolehlivost: Nema se co porouchat. gg;'\'/‘;:;l,y: Pro vysoky vykon musi byt chladic

2. Aktivni chlazeni (Active Cooling)

Aktivni chlazeni vyuziva mechanickou silu k urychleni vymény tepla. Typicky jde o ventilatory nebo
pumpy u vodniho chlazeni.

 Princip: Ventilator nucené vhani studeny vzduch mezi zebra chladice (forced convection), ¢imz
dramaticky zvysSuje efektivitu odvodu tepla ve srovnani s pasivnim resenim.

Hlavni typy aktivniho chlazeni

1. **Vzduchové (Air Cooling):** Kombinace pasivniho bloku a ventiléatoru.
Nejcastéjsi resSeni.

2. **Vodni (Liquid Cooling):** Teplo je z Cipu odvadéno kapalinou do
radidtoru, kde je ndsledné ochlazeno ventilatory.

3. **pPeltierdv C¢lének:** Aktivni elektronické chlazeni (vyuziva se jen v
extrémnich pripadech, velmi neefektivni).
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3. Hybridni a semipasivni chlazeni

Moderni hardware (zejména grafické karty a zdroje) Casto vyuziva semipasivni rezim:

* Pri nizké zatézi (sledovani filmu, psani) stoji ventilatory a hardware se chladi pasivné (ticho).
e Jakmile teplota prekroci urcitou mez (napf. 60 °C), ventilatory se aktivuiji.

4. Srovnani v praxi

Komponenta Typické chlazeni|Duvod

Cipset desky  |Pasivni Nizké TDP, sta¢i maly kousek hliniku.

M.2 SSD (NVMe)|Pasivni / Zadné Kratkodoba zatéz, ale u Gen5 uz zacina byt nutné aktivni.
Procesor (CPU) |Aktivni Neustaly vysoky vydej tepla na malé plose.

Grafika (GPU) |Aktivni Nejvétsi spotfeba v celém systému (az 450 W+).
Mobilni telefony Pasivni Nemoznost osadit ventilator, teplo odvadi Sasi telefonu.

5. Kdy zvolit co?

¢ Chci tiché PC (Hush PC): Volte naddimenzované pasivni chladice a skfin s velkymi, pomalu
béZzicimi ventilatory.

e Chci herni vykon / Taktovani: Jediné aktivni chlazeni, idealné kvalitni AlO vodni chladi¢ nebo
mohutny vézovy vzduchovy chladic.

» Prumyslové prostiedi: Pasivni chlazeni je lepsi tam, kde je hodné prachu (ventilatory by
prach nasaly dovnitr).

Souvisejici ¢lanky:

e Seznam doporucenych chladi¢d pro CPU
* Jak regulovat otacky ventilatorl (SW)
e Navod: Jak vymenit teplovodivou pastu
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